
SUS

導電性接着剤
Conductive Adhesive

離型フィルム（白）：♯50

異方導電性接着剤層：30μｍ

グランド引き出しボンディングフィルム
シールドフィルム用

特 徴

構　成

FGBF-700
FPC用の電磁波シールドフィルム（弊社製品のみ）の表面に金属補強板を電気
的に接続できる補助材です。

シールドフィルムと金属補強板を接続できる

シールドフィルムを介して、金属補強板と
グランド回路との接続ができる

部品実装部のレイアウト設計が自由になる
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環境適合性
環境対応
UL94 燃焼クラス
ハロゲンフリー
RoHS指令
鉛フリーハンダリフロー対応
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シールドフィルムと金属補強板を接続できる


